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苏州晶方半导体科技股份有限公司 

关于收到政府补助的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、公司获得政府补助的基本情况 

近日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省

2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金的项目补助资金人民币 1,540 万元， 

该资金为公司承担实施的“集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块研

发及产业化”项目的预拨补助资金。 

根据《江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅关于下达 2020 年度第二批

省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》，公司承担实施的“集

成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块研发及产业化”项目，被列为江

苏省 2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目，项目实施期间为 2020

年至 2022 年，财政资金计划支持总金额为人民币 2,200 万元，项目旨在通过技

术工艺的创新开发、生产能力的拓展提升，有效把握手机多摄像趋势不断渗透、

安防数码监控市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用兴起的市

场机遇，并大力推进公司在汽车电子应用领域、中高像素摄像头产品的量产导入

与生产规模，大幅提升 Fan-out、芯片级与系统级 SiP、异质模块集成等技术能力

的业务规模。 

 

二、补助类型及其对上市公司的影响 

公司将根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，将上述补助

确认为与资产相关的补助，计入递延收益，并按相关规定进行逐年摊销。 

公司对上述政府补助的会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准，敬



请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

苏州晶方半导体科技股份有限公司 

2021 年 4 月 22 日 


